
A SENKO 20, parte da estimada série SENKO, é uma prensa térmica aberta automática de última geração
desenvolvida pela Microtec. Conhecida pelo seu grande formato e qualidade premium, esta prensa térmica
foi projetada especificamente para facilitar a prensagem fácil e eficiente de itens grandes, tornando-a a
escolha ideal para tarefas de impressão por sublimação em grande escala.

O SENKO 20 possui uma tampa protetora anti-queimadura na placa superior. Este design inovador
mantém a parte superior da prensa térmica automática fria, reduzindo significativamente o risco de
queimaduras e aumentando a segurança no espaço de trabalho. Seu design e capacidades tornam a
SENKO 20 particularmente perfeita para prensar não apenas materiais espessos, mas também itens de
tamanhos maiores, garantindo resultados de sublimação de alta qualidade.



Botão de emergência: Com o interruptor de emergência é possível
evitar acidentes e erros durante o funcionamento da prensa térmica
automática aberta de grande formato.

O controlador digital GY-04 oferece controles e displays digitais
completos e permite operações e configurações simples para a
impressora de sublimação de grande formato.

Os usuários podem facilmente deslizar a prensa térmica sob a placa
com a alça, o que facilita a transferência do layout do material.

Capacidade de grande formato: O SENK 20 vem equipado com
uma grande placa térmica de 40x50cm, tornando-o altamente
adequado para materiais de grande formato como peças de tecido,
chapas metálicas e muito mais.

Modelo não. SENKO-20
Tipo de máquina Liberação automática, garra
Tamanho da placa 16"x20" (40x50cm)
Sob a placa Extraível e trocável
Controlador GY-04 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão Espessura de até 8 mm
Ângulo de abertura 25 graus
Controle de mola a gás Sim
Tensão 120V/220V
Poder 1600W/1800W
Intervalo de tempo 0-999 seg.
Temperatura Máxima 225ºC
Precisão de temperatura ±0,5%
Tamanho da embalagem 102x59x83cm
Peso bruto 76kg/84kg

A prensa térmica aberta automática SENKO 20 não se limita a uma única área de transferência de
tecnologia; pode ser utilizado de forma eficaz em quase todos os domínios da tecnologia de



transferência, demonstrando a sua versatilidade. Ele pode lidar com uma ampla variedade de
materiais de grande formato, incluindo remendos de peças e chapas metálicas, tornando-o uma
escolha versátil para diferentes projetos de sublimação.


